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Abstract (en)
Process for the continuous electrolytic deposition of alloys on an endless metal strip, wire or profiled section, the product to be plated being passed
through the electrolysis cells and the plating being carried out successively in a plurality of mutually separate electrolysis cells but in one and the
same electrolyte solution which is circulated by pumping. In one and the same electrolysis cell, only one pure, unalloyed anode metal is used in
each case.

Abstract (de)
Verfahren zur kontinuierlichen elektrolytischen Abscheidung von Legierungen auf einem endlosen Metallband, -draht oder -profil, wobei das
zu plattierende Gut durch die Elektrolysezellen durchgeführt wird und die Plattierung hintereinander in mehreren voneinander getrennten
Elektrolysezellen, aber in ein und derselben umgepumpten Elektrolytlösung erfolgt. In ein und derselben Elektrolysezelle wird jeweils nur ein reines,
unlegiertes Anodenmetall eingesetzt.
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